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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４２３《电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法》的组成部分见附录Ｂ。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４２３的第５９部分。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８）提出并归口。

本部分起草单位：信息产业部电子第五研究所、电信科学技术第一研究所、中国电信股份有限公司

广东研究院、北京航空航天大学。

本部分主要起草人：纪春阳、魏蓓、解禾、陈健儿、吴飒、阳川。
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电工电子产品环境试验

第２部分：试验方法

试验犣／犃犅犕犉犺：温度（低温、高温）／

低气压／振动（随机）综合

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分规定了温度（低温、高温）／低气压／振动（随机）综合试验的基本要求、严酷等

级、试验程序以及其他技术细则。

本部分适用于确定产品在温度（低温、高温）、低气压和振动（随机）综合作用下的适应性。有温度变

化的综合试验可参考本部分。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分。然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２４２２　电工电子产品环境试验　术语

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ＧＢ／Ｔ２４２３．１—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００８，

ＩＥＣ６００６８２２：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｍ：低气压试验方法（ＧＢ／Ｔ

２４２３．２１—２００８，ＩＥＣ６００６８２１３：１９８３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＢＭ：高温／低气压综合试

验（ＧＢ／Ｔ２４２３．２６—２００８，ＩＥＣ６００６８２４１：１９７６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　振动、冲击和类似动力学试验样

品的安装（ＧＢ／Ｔ２４２３．４３———２００８，ＩＥＣ６００６８２４７：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｈ：宽带随机振动（数字控

制）和导则（ＧＢ／Ｔ２４２３．５６—２００６，ＩＥＣ６００６８２６４：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２４．１　电工电子产品环境试验　高温低温试验导则（ＧＢ／Ｔ２４２４．１—２００５，ＩＥＣ６００６８３

１：１９７４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４７９６　电工电子产品环境条件分类　第１部分：环境参数及其严酷程度（ＧＢ／Ｔ４７９６—

２００８，ＩＥＣ６０７２１１：２００２，ＩＤＴ）

３　定义和术语

ＧＢ／Ｔ２４２２、ＧＢ／Ｔ２４２３．１、ＧＢ／Ｔ２４２３．２、ＧＢ／Ｔ２４２３．５６、ＧＢ／Ｔ２４２３．２１和ＧＢ／Ｔ２４２３．２６确立

的术语和定义适用于本部分。

４　一般说明

本试验是试验Ａ（低温）、试验Ｂ（高温）、试验 Ｍ（低气压）和试验Ｆｈ（振动（随机））的综合试验。
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